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ByVention 3015

Lazer performansi 2200 W 4400 W
Boy 6000 mm 6000 mm
Genislik 6000 mm 6400 mm
Yukseklik 2150 mm 2150 mm




Yaratici malzeme akis konsepti

ByVention, standart ebatli saclar kesebilen en kii¢iik boyutlu lazer kesme tezgahidir. Yaratici ve akilli

malzeme akis konsepti sayesinde islenen parcalar otomatik ve kesintisiz olarak kesme alaninin disina ali-

nabilir. Kesme prosesi devam ederken parcalar bir sonraki operasyona yollanabilir. islenmis tiriin masasina

erisim ¢ok kolay ve ergonomiktir. Cikis bolgesine erisim kolaydir.

islenecek levha yiikleme masasina manuel

olarak yerlestirilir ve referans noktasina itilir.

Levha, kesme alanina otomatik olarak surdlr.

ilk kesme alani segmenti icindeki parcalar

kesilir.

Islenecek levha, birbiri ardinca siralanan kesme

alanlar segmentlerine boliindr. Levha lGzerinde

a) Ust iiste bindirmesiz strateji

Dikdortgen nesting konturu icine, minimum fire verecek sekilde,
optimum yerlestirilebilen parcalar icin uygundur. Alan icindeki
parcalarin kesim isleminden 6nce, kontur diiz olarak kesilerek ana

levhadan ayrilir. Kesme alani segmentinin genisligi 772 mm'dir.

nesting (yerlestirme) lig ayri metodla yapilir.

b) Ust iiste bindirmeli ve kismi kesim islemli strateji
Dikdortgen kontur icine, minimum fire verecek sekilde, optimum
yerlesmesi miimkiin olmayan parcalarda kullanilir. Kesme alani
konturunda yer alan parcalarin geometrisi diiz degildir, bu sebep-
ten konturun diiz bir kesimle ana plakadan ayiriimasi mimkiin
degildir. Kesme alanlari segmentlerinin konturlari birbirleri icine
ge¢mek durumundadir. Herbir segment alani segmentinde

772 mm genislik ve 1562 mm boy icinde kalacak sekilde cahsilir.



Kesim islemi biten segment otomatik olarak

tahliye tablasina yerlestirilir.

Tahliye tablasi, kesimi biten segmenti otomatik
olarak kesme alanindan alarak disaridaki islen-
mis Urlin masasina tasir. Ayni anda, islenmemis
levha otomatik olarak kesme alanina surilerek
bir sonraki segmentin kesim islemine baslanr.

islenmis segment veya parcalar, islenmis tiriin

masasindan manuel olarak alinir.

Kesim islemi biten segment otomatik olarak
tahliye tablasina yerlestirilir. Bu islem tiim levha
islenene kadar tekrarlanir. islenmesi gereken
son segment levha kesme alanina otomatik
olarak surildiikten hemen sonra, islenecek yeni

levha yiikleme masasina yerlestirilebilir. Uretim
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kesintisiz olarak devam eder.

Bystronic kesme ve biikme yazilim programi Bysoft, ByVention kesme operasyonlarini
optimum olarak destekler ve arzu edildiginde programlama esnasinda, levha tizerinde, en

verimli segment stratejisinin otomatik olarak secilmesini saglar.

c) Ust iiste bindirmeli ve tam kesim stratejisi 1. Biitlin kalin saclarda zaman kazanmak icin yalnizca bir kez

Bu strateji, strateji b)'ye alternatif olarak uygulanir, 6zellikle sac sokulur

kalinligi 3 mm'den baglayan, kompleks geometrik parcalarin veya 2. kompleks parcalarda da i ice girmis yliksek sac kalinliklari gibi
bircok parganin iist iste bindigi alanlarda uygulanir. Strateji b)'nin bir maksimum proses glivenligini garanti eder.

aksine burada, parca profili boyunca belirli mesafede gecip giden

yerde tam kesim olur. Bunun avantaji:



Lazer kesme tezgahi

ByVention 3015

Lazer performansi

2200W

4400 W

Levha ebatlari (boy x genislik)

3000 x 1500 mm
2500 x 1250 mm

3000 x 1500 mm
2500 x 1250 mm

2000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm

Kesme alani x=1562 mm x=1562 mm
y= 772mm y= 772mm

z= 100 mm z= 100 mm

Maksimum pozisyonlama hizi-paralel akslarda x, y 100 m/dak 100 m/dak
Maksimum pozisyonlama hizi-bileske akslarda 140 m/dak 140 m/dak
Pozisyonlama hassasiyeti Pa* +0.1mm +0.1T mm
Tekrarlama hassasiyeti Ps* +0.05 mm +0.05 mm
Tezgah agirhgi** 13500 kg 14600 kg

Zemin normal, yerlesim planina uygun gliclendirilmis endUstriyel zemin
Kesme kafasi 5" dahil dahil
Kesme kafasi 7.5" opsiyonel dahil

Kesme gazi tuketimi

malzemeye gore degisir

Panel vasitasiyla operasyon

dokunmatik kontrol paneli

Suriciler

manuel kontrol tnitesi Gizerinde USB 1.1 arabirim

Network baglantisi

RJ45 konnektori 10/100 MBit/s

ByVision (Belirtimler i¢in bkz. ayn veri sayfasi) opsiyonel opsiyonel
CO, rezonator Bylaser 2200 ByLaser 4400
Cikis glict 2200W 4400 W
Dalga boyu 10.6 um 10.6 um
Polarizasyon dairesel dairesel
Darbe frekansi 1-2500 Hz 1-2500 Hz
Maksimum levha kalinhklari ***

Siyah celik 8 mm 8 mm

Paslanmaz ¢elik 6 mm 8 mm

Aliiminyum 4 mm 8 mm
Toplam sistemin maksimum elektrik tiiketimi **** 35 kW 54 kW

* VDI/DGQ 3447e gore 1 metre mesafedeki 6l¢iim. Parga hassasiyeti, levhanin malzeme kalitesine, levha tizerindeki termal etkiye,
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levhanin kesme operasyonundan énce maruz kaldigi tasima sartlarina baghdir.

Birlestirilmis sogutma ve filtreleme Unitelerinin disindaki toplam lazer kesme tezgahi

Maksimum kalinliklarin kesilebilmesi icin asagidaki sartlarin yerine getirilmesi sarttir:

- Sistemin uygun montajinin ve diizenli bakiminin yapilmis olmasi

- Bystronic tarafindan tavsiye edilen malzeme kalitelerinin kullaniimis olmasi (lazer kesme kalitesine uygun malzemeler)

Sogutma ve filtreleme Uniteleri dahil tim sistemin maksimum gigte kullaniimasi halinde

Boyutlarda, konstriiksiyonda ve ekipmanda degisiklik yapmak hakkimiz saklidir. 1ISO 9001 belgelidir

lletisim

www.bystronic.com
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